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投资者关系活动类

别

特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观 □一对一沟通

□其他

时间 2026 年 9 月 15 日、9月 16 日、9月 20 日

地点（方式） 线下及线上交流

参与单位（或人员） 天风证券、广发基金、中信建投证券、国海证券、上海聚鸣投资、

上海运舟私募基金、富国基金、国金证券、恒邦兆丰、大椿基金、

源乘投资、西部利得基金、富荣基金、长城基金、兴证全球基金、

基明投资等

上市公司接待人员

姓名

董事会秘书：梁加庆

投资者关系活动主

要内容介绍

调研会议互动问答的主要内容如下：

问：2026 年上半年公司经营业绩如何？

答：公司于 2026 年 8 月 20 日披露了 2026 年半年度报告。随

着新工厂的陆续投入使用及原有老工厂的持续技改，公司的产能

规模持续快速扩大。公司及时抓住市场机会，优化产品结构，适

应市场需求，通过强化内部运营管控和精细化管理，公司的盈利



能力得到稳步提升。

2026年上半年，公司实现营业收入37亿元，同比增长72.89%；

归属于公司股东的净利润 5.74 亿元，同比增长 232.38%。

问：公司业务未来发展方向是什么？

答：人工智能产业持续高速发展，数据中心相关的 AI 服务

器、交换机、光模块及高速线缆等相关产品成为拉动 PCB 行业增

长的核心驱动力。公司精准把握行业发展趋势，坚定践行既定人

工智能发展战略和“2+3+N”业务布局，在巩固通讯设备、智能终

端等传统优势领域的基础上,聚焦 AI 服务器、光模块、交换机等

高增长赛道实现重点突破；同时将自动驾驶、卫星通讯、机器人

等新兴领域列为重点培育业务，多维度协同推动主营业务高质量

发展。公司持续专注技术与品质的双轮驱动，致力于将公司打造

成为 PCB行业“国内领先、世界一流”的卓越企业。

问：公司目前在建项目有哪些？

答：公司围绕既定的“人工智能发展战略”和“2+3+N”业务布

局，进行前瞻性布局，目前在建项目主要是珠海人工智能及算力

类高密度互连电路板产业基地项目（F8 项目）和重庆生产基地人

工智能扩建项目（F6 扩建项目），F8 项目主要针对光模块、AI 服

务器等相关产品，F6 扩建项目主要针对高速交换机、网络存储等

相关产品。

问：公司在 AI 领域 PCB 的布局情况如何？是否已经开始实

现批量生产？

答：公司 PCB 产品已应用于数据中心的高速交换机、高速光

模块、AI 服务器等领域，公司已批量生产应用于 1.6T 高速交换

机、1.6T 光模块、AI 服务器等领域的 PCB 产品。



问：公司产能布局情况？未来是否有新增产能投资计划？

答：公司拥有珠海、重庆、泰国 3大生产基地，公司持续对

现有工厂进行技改，提升技术水平，未来产能增量来自投资项目

陆续投产，当前泰国生产基地、F6 扩建项目处于产能爬坡期，F8

项目预计 2026 年底试生产。此外，公司将结合市场需求及战略规

划等规划公司的资本开支情况，公司恪守技术和品质的双轮驱动，

坚决落实人工智能战略，以满足客户需求为导向，以求高质量可

持续发展。

问：覆铜板涨价对于公司有多少影响？对于上游材料涨价，

公司有何应对措施？影响公司毛利率吗？

答：公司通过提升技术工艺水平、建立多元化供应来源等多

种手段，应对上游材料价格上涨的风险；同时提高与核心客户合

作的深度，通过产品结构优化等措施，将上游材料价格上涨的压

力予以化解。

问：公司本次向特定对象发行股票进展情况？对于今后的扩

张计划公司的融资策略是什么？

答：公司积极推进 2025年度向特定对象发行股票事宜，相关

进展情况可关注公司公开披露公告。

公司将根据公司战略发展规划、外部经营环境、实际投资需

求以及相关政策的变化制定公司中长期投融资规划。

注：调研交流过程中，公司严格按照有关制度要求，没有出

现未公开重大信息泄露等情况。

附件（如有） 无

记录时间 2026 年 9 月 30 日整理


